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「前瞻 PCB材料與製程」學分學程選修辦法(84) 

115.10.14 教務會議通過 

一、 國立中央大學(以下簡稱本校)為因應 PCB/IC 載板產業技術升級與人才需求，結

合相關學院、系所及合作企業資源，開設「前瞻 PCB材料與製程學分學程」(以

下簡稱本學程)，以培育具備 PCB/IC載板產業知識、工程基礎、專業技術與實務

應用能力之跨域人才為宗旨。6 

二、 申請資格： 

(一) 本校各學院學士班及碩士班學生均可選修本學程。 

(二) 凡修滿本學程規定之科目及學分且成績及格者，在其成績單加註「修畢前瞻

PCB材料與製程學分學程」，並頒發學分學程證明書。 

(三) 前項學程成績之及格標準，研究生為 70分；大學部為 60分。 

三、 本學程最低修課門檻為 13 門科目(至少 40 學分)，含企業課程 3 門，共同基礎 3

門，專業 6門，實習 1門。 

(一) 企業課程：須修畢下列 3門企業課程，作為產業導入與實務銜接共同課程。 

1. PCB/IC載板產業實務－產業概論。 

2. PCB/IC載板產業實務－智慧製造應用。 

3. PCB/IC載板產業實務－技術應用實務基礎概念。 

(二) 共同基礎課程：須於本學程公告之共同基礎各類課群中選修 3門。 

(三) 專業課程：須於本學程公告之專業各類課群中選修 6門。 

(四) 實習課程：至少 320小時，並應以本學程合作企業或其產業供應鏈相關企業實

習為主。如擬以其他企業實習抵認，應檢附相關證明文件，經主辦系所審查認

定後辦理。實習學分、成績考核及其他相關事項，依主辦系所及本學程規定辦

理。 

(五) 各類課程需依開課單位之人數限制及選課規定辦理，不得以選修本學程要求額

外開放。 

四、 本學程課程如因課程異動、停開、更名、課號調整或增列新課，得由本學程主辦

單位審查認定之。 

五、 修讀本學程學生得優先申請合作企業提供之實習名額、獎助學金、專題補助或其

他人才培育資源。申請資格、補助金額、補助期間、審查方式及名額，依當年度

公告辦理。 

六、 本辦法經校課程委員會及教務會議通過後實施，修正時亦同。 
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前瞻 PCB 系列學分學程共同基礎課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

工程數學與數理基

礎 

工程數學Ⅰ OS2007 光電系 3 

工程數學Ⅱ OS2008 光電系 3 

工程數學 CH2009 

CH2010 

化材系 3 

工程數學Ⅰ CI2017 土木系 3 

工程數學Ⅱ CI2018 土木系 3 

工程數學Ｉ ME2001 機械系 3 

工程數學 II ME2002 機械系 3 

工程數學(上) BM2010 生醫系 3 

工程數學(下) BM2011 生醫系 3 

工程數學 CE1006 資工系 3 

工程數學-微分方程 CO2011 通訊系 3 

工程數學-線性代數 CO1007 通訊系 3 

工程數學-複變函數 CO2013 通訊系 3 

工程數學-微分方程 EE1010 電機系 3 

工程數學-線性代數 EE1009 電機系 3 

工程數學-複變 EE2030 電機系 3 

微分方程 I MA2041 數學系 3 

微分方程 II MA2042 數學系 3 

微分方程 I MA8017 數學系 3 

微分方程 II MA8018 數學系 3 

複變函數論 I MA3015 數學系 3 

微積分 MA1001 數學系 4 

微積分 MA1002 數學系 4 

微積分 MA1003 數學系 3 

微積分 MA1004 數學系 3 

線性代數 BM3023 生醫系 3 

線性代數 I MA2007 數學系 3 

線性代數 II MA2008 數學系 3 

線性代數 CE2005 資工系 3 

線性代數 SS2013 太空系 3 

線性代數 GP2061 地科系 3 

程式語言 BM2004 生醫系 3 
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前瞻 PCB 系列學分學程共同基礎課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

程式設計、機率統

計與資料基礎 

程式語言 CE2004 資工系 3 

程式語言設計 CE6145 資工系 3 

計算機概論 I MA1013 數學系 3 

科學計算導論 MA1018 數學系 3 

程式語言及其應用 MA5021 數學系 3 

基礎程式語言 GA1002 地科院學士班 2 

程式語言與應用 GP1017 地科系 2 

機率論 MA2021 數學系 3 

統計學 MA2011 數學系 3 

機率與統計 CE2006 資工系 3 

機率與統計 OS7150 光電系 3 

人工智慧與大數據分析 LS7025 生命科學系 3 

化學、化工與材料

化學基礎 

普通化學 CM1001 

CM1002 
化學學系 

3 

普通化學Ⅰ CM1009 化學學系 3 

普通化學Ⅱ CM1010 化學學系 3 

普通化學 EG1003 

EG1007 

工學院 3 

化學工程概論 CH2033 化材系 3 

質能平衡與化工計算 CH1012 化材系 3 

材料化學 CH2031 化材系 3 

材料科學與電子材

料基礎 

材料工程概論 I CH1023 化材系 3 

材料工程概論Ⅱ CH1024 化材系 3 

光電半導體物理 OS2011 光電系 3 

光電半導體物理基礎 OS7160 光電系 3 

光電半導體物理與元件 OS6072 光電系 3 

材料科學 ME2051 機械系 3 

能源與材料科學導論 EI1102 工學院學士班 3 

材料科學導論 BM3006 生醫系 3 

電子材料科學 CH8071 化材系 3 

熱力學、熱流與散

熱基礎 

物理化學  CM3041 

CM3042 

化學學系 4 

CH2005 化材系 3 



4 
 

前瞻 PCB 系列學分學程共同基礎課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

CH2006 

BM2028 生醫系 3 

流體力學計算 MA3101 數學系 3 

應用流體力學 CI3072 土木系 3 

中等流力 II ME4084 機械系 3 

熱力學 I ME2073 機械系 3 

熱力學 II ME2072 機械系 2 

熱力學 SS2014 太空系 3 

流體力學  CI2011 土木系 3 

ME3081 機械系 3 

AP2010 大氣系 3 

電路、電子學與訊

號系統 

電路及電子學 ME2065 機械系 3 

電子學(含實驗)I PH3063 物理系 3 

電子學(含實驗)II PH3064 物理系 3 

電子學 I CO2005 通訊系 3 

電子學 II CO2006 通訊系 3 

電子學 I EE2001 電機系 3 

電子學Ⅱ EE2009 電機系 3 

電路學Ⅰ CO2001 通訊系 3 

電路學Ⅱ EE2011 電機系 3 

電路學 I EE2002 電機系 3 

電子電路學 BM2012 生醫系 3 

電子電路學 CE2009 資工系 3 

信號與系統 EE3009 電機系 3 

訊號與系統 BM3027 生醫系 3 

訊號與系統 CO3004 通訊系 3 

電磁、光電與光學

基礎 

基礎工程光學 I ME2003 機械系 3 

基礎工程光學 II ME2004 機械系 3 

電磁學Ⅰ OS2003 光電系 3 

電磁學Ⅱ OS2004 光電系 3 

電磁學 PH1028 物理系 4 

GP2014 地科系 3 

電磁學Ⅰ CO2003 通訊系 3 
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前瞻 PCB 系列學分學程共同基礎課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

電磁學Ⅱ CO2004 通訊系 3 

電磁學Ⅱ EE2015 電機系 3 

電磁學Ⅰ EE2004 電機系 3 

電磁學 I SS2003 太空系 3 

電磁學 II SS2004 太空系 3 

光電工程概論 OS3002 光電系 3 

波動光學 OS2018 光電系 3 

電磁光學 OS3017 光電系 3 

機械設計、機電控

制與自動化基礎 

精密機械製造(I) ME2056 機械系 3 

精密機械設計(I) ME3043 機械系 3 

精密機械設計(II) ME3044 機械系 3 

機構學 ME2035 機械系 3 

微控制器 ME1018 機械系 3 

自動控制 I ME4061 機械系 3 

自動控制 II ME4062 機械系 3 

 

前瞻 PCB 材料與製程學分學程專業課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

1.光電材料與

有機光電元件 

光與材料交互作用及其光電元件 OS7214 光電系 3 

材料化學特論 CM6062 化學系 3 

無機與有機太陽光電導論 CM6068 化學系 3 

有機光電材料特論 CM6088 化學系 3 

晶體光學 OS7149 光電系 3 

有機半導體物理與檢測 OS7195 光電系 3 

有機光電導論 OS7158 光電系 3 

2.材料分析、結

晶與鑑定 

結晶繞射概論 CH2026 化材系 3 

儀器分析 

CM6025 化學系 3 

CH3012 化材系 3 

BM2039 生醫系 3 

GP5088 地科系 3 

材料分析與鑑定 CH7009 化材系 3 

粉末 X-光繞射的原理與在化學上的應

用 

CM6072 化學系 3 

研究技術(I) CM6011 化學系 2 
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前瞻 PCB 材料與製程學分學程專業課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

無機光譜方法 CM6059 化學系 3 

X 光/中子散射及反射物理原理與應用 CH8108 化材系 3 

3.固態／電子

材料與半導體

物理 

微電子學 BM2043 生醫系 3 

固態物理導論 
CH3055 化材系 3 

PH3042 物理系 3 

電子與陶瓷材料 CH4051 化材系 3 

高等材料物理學 CH7007 化材系 3 

電子材料科學 CH8071 化材系 3 

固態化學 CM6063 化學系 3 

固態材料物理 MS5037 材料所 3 

4.材料熱力學

與材料動力學 

化工與材料熱力學 I CH3059 化材系 3 

化工與材料熱力學Ⅱ CH3060 化材系 3 

材料熱力學 
MS5021 材料所 3 

SD5010 永續學院 3 

相變化 
MS5024 材料所 3 

SA5032 永續學院 3 

化學動力學 CM2012 化學系 2 

材料相變化學 CH8128 化材系 3 

5.高分子與軟

質材料 

高分子物理 CH8031 化材系 3 

高分子科學 CH4049 化材系 3 

有機化學 

CM2031 化學系 4 

CH2001 化材系 3 

LS2005 生科系 3 

有機化學特論 CM6036 化學系 2 

軟質材料 CH7008 化材系 3 

高等高分子物理 CH8031 化材系 3 

6.輸送現象與

熱流製程 

高等輸送現象 CH6007 化材系 3 

輸送現象與單元操作Ｉ CH2021 化材系 3 

輸送現象與單元操作Ⅱ CH3042 化材系 3 

輸送現象與單元操作Ⅲ CH3043 化材系 3 

7.薄膜、奈微米

製程與檢測 

奈微米製作概論 
OS7099 光電系 3 

OS7086 光電系 2 

薄膜設計與製作 OS6076 光電系 3 

薄膜光學 OS6027 光電系 3 

奈米薄膜製程與分析特論 CH8117 化材系 3 

奈米材料製程與檢測技術 MS5019 材料所 3 
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前瞻 PCB 材料與製程學分學程專業課程課群清單 

課群類別 課程名稱 課號 系所 學分 

奈米材料結構 CM6075 化學系 3 

薄膜物理簡介 MS5033 材料所 3 

 

 


